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摘要(译)

本实用新型提供了一种方便拆卸的模块化结构，用于将位于超声系统的
主机的机架内的各个模块通过模块化结构设置在其内部，包括至少一个
支架、至少一个模块，所述模块通过所述支架安装在超声系统的机架
上。本实用新型实施例还提供相应的主机及超声系统。本实用新型技术
方案以解决现有技术中对超声系统的主机内各个功能模块进行测试、维
修、更换过程中需要搬运整台设备而带来的不便的问题。
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